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Descricion xeral

desefio das placas de circuito impreso, proceso de montaxe e de verificacion final.

Esta asignatura capacita 6 alumno para o desefio final de equipos electrénicos, incluindo aa selecciéon de materiais,

Competencias / Resultados do titulo

Caodigo Competencias / Resultados do titulo

Resultados da aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe Competencias /
Resultados do titulo
Cofiece todo o proceso de fabricacién de equipos electrénicos. A2 B1 C2
A3
A6
Desefia circuitos impresos atendendo as sUas caracteristicas eléctricas, electronicas, mecanicas e térmicas. A3 B1 Cc2
A29 B2
A30 B3
A34 B4
B5
B6
B7
Cofiece o proceso de fabricacion, montaxe e proba de equipos electronicos. A3 B5 Cc2
B6
Cofiece os limites de emisions electromagnéticas permitidos, como determinalos e minimizalos. A3 B5
A4
Cofiece o proceso de fabricacién, montaxe e proba de equipos electrénicos Ad B4
A5 B5
Contidos
Temas Subtemas

Tema 1: Componentes electrénicos
Encapsulados
- Componentes de insercion (THD).

Modelos tedricos vs modelos reais de componentes.

- Componentes de montaxe superficial (SMD)
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Tema 2: Desenio, fabricacién e montaxe de circuitos

impresos.

Tipos de substratos.
Tipos de capas.

Circuitos multicapa.
Soldadura por onda.
Soldadura por refluxo.
QOutros tipos de soldadura.
Fabricacién

- Procesos manuais.

- Procesos automatizados.

Tema 3: Interferencia e compatibilidade electromagnética no | Campos magnéticos.

desefio de equipos

Emisions, susceptibilidad e ESD
Normativa

Planificacion

Metodoloxias / probas Competencias / Horas lectivas Horas traballo Horas totais
Resultados (presenciais e auténomo
virtuais)
Estudo de casos A3 A4 B1B3C2 8 12 20
Sesion maxistral A2 A6 B1 14 0 14
Traballos tutelados A3 A29 B4 B5 B6 14 30 44
Proba obxectiva B1 B2 B5 25 25
Andlise de fontes documentais A4 A5 B2 C2 5 5
Précticas de laboratorio A3 A4 A5 A30 A34 B3 22 0 22
B5 B7 C2
Atencion personalizada 5 0 5

*Os datos que aparecen na taboa de planificacion son de caracter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxias

Metodoloxias

Descricion

Estudo de casos

One or more cases of commercial equipment will be studied in regards to its manufacturing process.

Sesién maxistral

Exposicion oral e mediante do uso de medios audiovisuais, realizando preguntas 0s estudantes.

Traballos tutelados

Deberan ser realizados de forma individual por cada alumno.

Proba obxectiva

Proba escrita sobre cofiecimentos teéricos.

Andlise de fontes

documentais

Utilizacion das ferramentas actuais para a localizaciéon, documentacion e adquisicion de componentes eletronicos.

Practicas de

laboratorio

Desefiaranse un ou varios circuitos electronicos. Deberan facerse de modo individual.

Atencion personalizada

Metodoloxias

Descricion

Préacticas de
laboratorio
Traballos tutelados

Se recibird na aula nos traballos tutelados e nas practicas de laboratorio. Nas horas de tutorias pode ser presencial ou

telematicamente, preferentemente pot Teams.

Avaliacion
Metodoloxias Competencias / Descricion Cualificacion
Resultados
Practicas de A3 A4 A5 A30 A34 B3 | Traballo feito no laboratorio ou de forma telemética mediante simulacion. 30
laboratorio B5 B7 C2
Traballos tutelados A3 A29 B4 B5 B6 Feitos de forma individual. Se entregan de forma electénica por Moodle. 30
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Proba obxectiva ‘ B1 B2 B5 ‘ Proba escrita individual. Feita de forma presencial o por Moodle. 40

Observacions avaliacién

Nesta asignatura ademais da proba obxetiva, se deben superar os
traballos arriba indicados. Sera obligatoria a participacién, e obtener
en cada parte un minimo do 40% da nota maxima.
Os alumnos que se acollan a dispensa académica e/ou matricula parcial, poderan
acordar co profesor a posibilidade de facer actividades alternativas as
obligatorias e presenciais.
Os criterios para aprobar a asignatura na segunda oportunidade o convocatoria adiantada son os mismos que na primeira.
Todos os aspectos relacionados con ?dispensa académica?, ?dedicacion ao estudo?, ?permanencia? e ?fraude académica? rexeranse de acordo
coa normativa académica vixente da UDC.

Fontes de informacién

Bibliografia basica - Altium (2022). Manuales de referencia. https://resources.altium.com/es/p/getting-started-pcb-design

Manual de referncia de KiCad. (2020)., KiCad EDA. A Cross Platform and Open Source Electronics Design
Automation Suite. Recuperado de https://kicad-pcb.org/<br /><br /><br /><br />Manual de referncia de KiCad. (2020).,
KiCad EDA. A Cross Platform and Open Source Electronics Design Automation Suite. Recuperado de

https://kicad-pcb.org/

Bibliografia complementaria - Ronald A. Reis (1999). Electronic Project Design and Fabrication. Prentice Hall- Varios fabricantes (varios). Hojas de

caracteristicas de distintos componentes.

Recomendaciéns

Materias que se recomenda ter cursado previamente

Oficina Técnica/770G01035

Electronica Anal6xica/770G01022
Electrdnica Dixital/770G01023
Instrumentacion Electronica 1/770G01027
Debuxo Industrial e CAD/770G01029

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que contintan o temario

Observacions

Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevencion de impactos negativos sobre o medio natural.

(*)A Guia docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é publico e non se pode modificar,
salvo casos excepcionais baixo a revision do érgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboracion

de guias
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